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1 @ 062005 Durchmesser des metallisierfen Loches
@ 06005 Diameter of finished plated-through fale
@ 0,7002 Bohrungsdurchmesser des Loches
@ 07:002 Diameter of drilled hole

Schichtaufbou im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114406
Metal plating of plated-through hole see drawing 14406

2 Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114110
Metal plating of plated-thraugh hale see drawing 114110

3 Schichtaufbau im mefallisierten Lach siehe Zeichnung 114124
Metal plating of plated-thraugh hole see drawing 114124
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